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Claims

s 1. Aprocess for cleaning a printed circuit board or for removal of solder flux from a surface of a printed circuit
hoard with a cleaning composition which consits essentially of (a) a dibasic ester solvent and (b) a hydro-
carbon solvent wherein the definition of hydrocarbon solvent excludes a terpene.

2. The process of claim 1 wherein in the cleaning composition the dibasic ester solvent is a dimethy] ester.

3. The process of claim 1 wherein in the cleaning composition the dimethyi ester solvent is dimethyl adipate,
dimethyl glutarate, dimethy! succinate or combination thereof.

4. The process of claim 2 wherein in the cleaning composition a combination of dimethyl ester solvents is
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Claims

80 1. Aprocess for cleaning a printed circuit board or for removal of solder flux from a surface of a printed circuit
board with a cleaning composition which consits essentially of {a) a dibasic ester solvent and (b) a hydro-
carbon solvent wherein the definition of hydrocarbon solvent excludes a terpene.

2. The process of claim 1 wherein in the cleaning composition the dibasic ester sotvent is a dimethyl ester.

3. The process of claim 1 wherein in the cleaning composition the dimethyl ester solvent is dimethyl adipate,
' dimethy! glutarate, dimethyl succinate or combination thereof.

4. The process of claim 2 wherein in the cleaning composition a combination of dimethyl ester solvents is
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8. Verfahren nach Anspruch 6, worin die Reinigungs-Zusammensetzung ein Tensid ist.

45
9. Verfahren nach Anspruch 6, worin die Reinigungs-Zusammensetzung (d) Wasser enthdilt.

Revendications
80
1. Un procédé pour nettoyer une carte a circult imprimé ou pour éliminer un flux de soudure de la surface
d’une carte & circuit imprimé avec une composition de nettoyage qui consiste essentiellement en:
(a) un solvant d’ester dibasique et
(b) un solvant hydrocarboné
55 dans lequel la définition du solvant hydrocarboné exclu le terpéne.

2. Le procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que dans la composition de nettoyage le solvant
d'ester dibasique est 'ester diméthylique.
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8. Verfahren nach Anspruch 6, worin die Reinigungs-Zusammensetzung ein Tensid ist.
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9. Verfahren nach Anspruch 6, worin die Reinigungs-Zusammensetzung (d) Wasser enthalt.

) Revendications
50 .
1. Un procédé pour nettoyer une carte 3 circuit imprimé ou pour éliminer un flux de soudure de la surface

d’une carte a circuit imprimé avec une composition de nettoyage qui consiste essentiellement en:
(a) un solvant d’ester dibasique et
(b} un solvant hydrocarboné
55 dans lequel la définition du solvant hydrocarboné exclu le terpéne.

2. Le procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que dans la composition de nettoyage le solvant
~ d'ester dibasique est I'ester diméthylique. :
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